
fortbildung 
16. april 2024
09.00 – 16.45 Uhr 

Basics der  
WUndversorgUng



sehr geehrte 

Kolleginnen Und Kollegen, 

die immer größer werdende Zahl 
von Patient*innen mit chronischen Wunden 
stellt uns vor neuen Herausforderungen.

Diese Aufgaben sind nur durch Teamarbeit
zu bewältigen. 

Wir vom Wundmanagement 
der MEDICLIN Seepark Klinik freuen uns, 
Sie zur Fortbildung
„Basics der Wundversorgung” 
begrüßen zu dürfen

Mit freundlichen Grüßen

peggy pietsch-Wahbi
Pflegedienstleitung

referent   
sebastian heber 
Fachtherapeut Wunde ICW, 
Wundexperte ICW Pflegedienst 
der Universitätsmedizin Göttingen

Wir freuen uns 
auf lhre Teilnahme!



prograMM

09.00 – 10.30 Uhr 
WUndarten Und KlassifizierUng
 Unterschiedliche Arten von Wunden 
 und ihren Merkmalen
 Klassifikation der chronischen Wunde

11.00 – 12.30 Uhr 
WUndheilUng Und WUndphasen   
 Primäre und sekundäre Wundheilung
 Verständnis der verschiedenen Phasen 
 der Wundheilung

13.15 – 14.30 Uhr 
WUndreinigUng Und deBrideMent  
 Methoden zur Reinigung von Wunden,  

 einschließlich der Auswahl von Reinigungs- 
 lösungen und Techniken

15.00 – 16.45 Uhr 
WUndBeUrteilUng Und doKUMentation  
 Methoden zur Beurteilung von Wunden 
 einschließlich Größe, Tiefe, Aussehen…
 Fallbearbeitung / Gruppenarbeit zur Dokumentation

anMeldUng 

PER MAIL AN
peggy pietsch-Wahbi, Pflegedienstleitung
peggy.wahbi@mediclin.de 

ihre anmeldung sollte 
folgende angaben beinhalten 

 Anmeldung Basics der Wundversorgung

 Vorname, Nachname  Institution
 Postadresse   Telefon



Mediclin seepark Klinik 
Klinik für Psychosomatische Medizin 
und Psychotherapie für Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene

Sebastian-Kneipp-Straße 1
29389 Bad Bodenteich
Telefon 0 58 24 21-699

die Mediclin seepark Klinik 
ist mit dem auto oder mit der Bahn 
gut erreichbar:
Mit dem Auto gelangt man über Uelzen,
Celle oder Gifhorn nach Bad Bodenteich. 

www.seepark-klinik.de
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